ARCHIWA
PANSTWOWE

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

DN.21.1.60.2014 Krakoéw, 06.08.2020 r.

Dotyczy:  postepowania przetargowego na ,Wyposazenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby

Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E”.
Do Wykonawcow:

ZAWIADOMIENIE
W zwiazku z odpowiedziami udzielonymi na pytania Wykonawcow, Zamawiajacy, dziatajac na

podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6in. zm.), dalej jako ,ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iz

dokonuje modyfikacji postanowien SIWZ w nastepujacym zakresie:
Zmianie ulega postanowienie zawarte w rozdziale XIV SIWZ pkt 2, pkt 3, pkt 6 oraz pkt7

Przed zmiang
XIV. Miejsce i termin sktadania ofert oraz termin zwiazania oferta.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w sposéb wskazany w rozdziale XI. ust 2 oraz w rozdziale XVL

2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 11.08.2020 r. godz. 10:00 (czasu lokalnego).

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 11.08.2020 r. 10:30 (czasu lokalnego) w siedzibie
Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16 w Krakowie.

4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia odrebnie dla kazdej z czeéci zamowienia.

5. Podczas otwarcia ofert podane zostang nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéw, ktorzy
ztozyli oferte a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamOwienia,
okresu gwarangji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach. Informacje te zostana
niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego

www.ank.gov.pl

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy dokona takze otwarcia probek. Oferte ztozona po
terminie Zamawiajacy zwrdci skiadajac takie o$wiadczenie oraz zwracajac probke gdy
byta sktadana po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie odwotania.

7. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej

3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, jednorazowego zwrécenia si¢ do

. ul, Sienna 16 “ tel, 1242240 94; 1242712790 w e-mail: sekretariat@ank.gov.pl m
30-960 Krakow fax 1242135 44 wwaw.ank.gov.pl




Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie

dtuzszy jednak niz 60 dni.

Po zmianie

XIV. Miejsce i termin sktadania ofert oraz termin zwiazania oferta.

1. Oferte nalezy ztozyé w sposéb wskazany w rozdziale XI. ust 2 oraz w rozdziale XVI.

2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 25.08.2020 r. godz. 10:00 (czasu lokalnego).

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.08.2020 r. 10:30 (czasu lokalnego) w siedzibie
Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16 w Krakowie.

4. Bezpodrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia odrebnie dla kazdej z czesci zamowienia.

5. Podczas otwarcia ofert podane zostang nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéw, ktorzy
ztozyli oferte a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia,
okresu gwarangji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach. Informacje te zostana
niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego
www.ank.gov.pl

6. Oferte zlozona po terminie Zamawiajacy zwroci sktadajac takie o$wiadczenie po
uplywie terminu przewidzianego na wniesienie odwotania

7. Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, jednorazowego zwrocenia si¢ do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedituzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

II. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku-nr 1A, Zataczniku-nr 1B, Zataczniku-nr 1C
paragraf 9 punkt 11.

Przed zmiana

1.

§9
GWARANCJA
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy (wszystkie
rZeczy) Na ‘OKLes ., e zgodnie ze swoja oferta (z zastrzezeniem tych w przypadku
ktérych OPZ dopuszcza krotsza gwarancje) miesiecy liczony od daty podpisania

Protokotu odbioru koricowego bez uwag. Wezesniejsze podpisanie protokotu odbioru



10.

ek

czeéciowego nie powoduje rozpoczecia okresu gwarancji. Gwarancja nie moze zawierac
wylaczen wskazuj acych na brak gwarangji ze wzgleduna jakiekolwiek okolicznosci, a 0
zakresie obowiazkow gwarancyjnych przesadzaja przepisy Kc.

W okresie gwarancji wykonawca dokonuje napraw 1 usuwa wady bezplatnie.
Wykonawca wykonuje takze bezptatnie przeglady, a takze inne czynnosci o ile od
wykonania tych czynnosci uzalezniona jest waznoéé gwarancji

Koszty dojazdow, transportu, materiatéw do naprawy, robocizny i wszelkie inne koszty
naprawy lub usuwania wady oraz wykonywania obowiazkéw o ktérych mowa w ust 2
obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgtoszen o wadach przez caty okres gwarancji w
dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 mailem na adres................... lub
telefonicznie Na NUMET:......coovrereniemmanneeeee a takze w innych godzinach o ile
wymagajg tego szczegdly gwarancji okreslonego urzadzenia.

W przypadku wystapienia wady Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wystapienie wady
mailem lub telefonicznie. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wady w terminie
14 dni.

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy poza miejscem uzytkowania
Wykonawca zapewni odbiér rzeczy do naprawy ijego dostawg po dokonaniu naprawy.
Wykonawca zobowiazuje sie do dokonywania napraw z uzyciem fabrycznie nowych
czesci w sposob zapewniajacy utrzymanie jakosci i estetyki rozwiazan pierwotnych.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 lubw
przypadku  trzeciego zgloszenia tej samej wady w danej rzeczy, Wykonawca
zobowiazuje sie do wymiany wadliwej rzeczy na nowg wolna od wad, odpowiadajaca
wszystkim wymaganiom Umowy i zapewniajacy jednolitos¢ rozwiazan z pozostatymi
wsp6tuzytkowanymi rzeczami.

Wykonanie naprawy lub wymiana beda zakoriczone przekazaniem do uzytkowania
bedzie potwierdzone protokofem usunigcia wady podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego. W protokole zamieszcza sie informacje o sposobie naprawy Ww
szczegolnosci wymienionych czesciach.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania obowiazkdéw
gwarancyjnych, Zamawiajacemu bedzie stuzyto prawo zlecenia ich realizacji
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z gwarancji Wykonawca dostarczyt

"o



12

13:

Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej - rzecz nowa, albo dokonat istotnej naprawy
rzeczy, termin gwarangji na taka rzecz biegnie na nowo od chwili podpisania protokotu
usuniecia wady dla danej naprawy. W pozostalych przypadkach okres gwarancji
biegnie na nowo w stosunku do cze$ci wymienionej lub naprawionej, przy czym termin
gwarancji na dang rzecz ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady
Zamawiajacy nie mogt z rzeczy korzystac.

W przypadku rozbieznosci co do istnienia i zakresu wad rzeczy strony moga zleci¢
wykonanie ekspertyzy niezaleznemu, uzgodnionemu przez strony ekspertowi. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia takiego eksperta — moze go wskazac¢ zamawiajacy
sposrdd osob wpisanych na liste biegtych sadowych. Koszty wykonania ekspertyzy
ponosi strona, ktdrej stanowiska nie ponosi ekspert.

Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres réwny okresowi gwarancji.

Po zmianie
§9

GWARANCJA
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy (wszystkie
rzeczy) na okres ......... zgodnie ze swojq oferta (z zastrzezeniem tych w przypadku
ktérych OPZ dopuszcza krotsza gwarancje) miesiecy liczony od daty podpisania
Protokotu odbioru koncowego bez uwag. Wczesniejsze podpisanie protokotu odbioru
cze$ciowego nie powoduje rozpoczecia okresu gwarancji. Gwarancja nie moze zawierac
wylaczen wskazujacych na brak gwarancji ze wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, a o
zakresie obowigzkow gwarancyjnych przesadzaja przepisy Kc.
W okresie gwarancji wykonawca dokonuje napraw i usuwa wady bezptatnie.
Wykonawca wykonuje takze bezptatnie przeglady, a takze inne czynnosci o ile od
wykonania tych czynnoéci uzalezniona jest wazno$¢ gwarancji
Koszty dojazdow, transportu, materiatow do naprawy, robocizny i wszelkie inne koszty
naprawy lub usuwania wady oraz wykonywania obowigzkéw o ktérych mowa w ust 2
obciazaja Wykonawce.

Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgloszeni o wadach przez caly okres gwarancji w

W przypadku wystapienia wady Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wystapienie wady
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mailem lub telefonicznie. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady w terminie
14 dni.

W przypadku konieczno$ci wykonania naprawy poza miejscem uzytkowania
Wykonawca zapewni odbidr rzeczy do naprawy ijego dostawe po dokonaniu naprawy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dokonywania napraw z uzyciem fabrycznie nowych
czeéci w sposéb zapewniajacy utrzymanie jakosci i estetyki rozwiazan pierwotnych.

W przypadku braku mozliwosci usunigcia wady w terminie wskazanym w ust. 5 lub w
przypadku trzeciego zgloszenia tej samej wady w danej rzeczy, Wykonawca
zobowiazuje sie do wymiany wadliwej rzeczy na nowg wolng od wad, odpowiadajaca
wszystkim wymaganiom Umowy i zapewniajacy jednolito$¢ rozwigzan z pozostafymi
wspétuzytkowanymi rzeczami.

Wykonanie naprawy lub wymiana beda zakonczone przekazaniem do uzytkowania
bedzie potwierdzone protokotem usunigcia wady podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego. W protokole zamieszcza si¢ informacje o sposobie naprawy w
szczegolnodci wymienionych czesciach.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania obowiazkow
gwarancyjnych, Zamawiajacemu bedzie stuzylo prawo zlecenia ich realizagji
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

Termin gwarangji na dana rzecz ulega przedtuzeniu o czas, W ciagu ktorego wskutek
wady Zamawiajacy nie mogt z rzeczy korzystac.

W przypadku rozbieznodci co do istnienia i zakresu wad rzeczy strony moga zleci¢
wykonanie ekspertyzy niezaleznemu, uzgodnionemu przez strony ekspertowi. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia takiego eksperta — moze go wskazac¢ zamawiajacy
spo$réd oso6b wpisanych na liste biegtych sadowych. Koszty wykonania ekspertyzy
ponosi strona, ktdrej stanowiska nie ponosi ekspert.

Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres réwny okresowi gwarancji.

Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku 10A (cze$¢ I zamoéwienia)
Punkt 5.1 ppkt. 8 — pytanie 10

Zamawiajacy zmienia zapis.

Pkt 5.1 podpunkt 8:

V4

, Typu Tower z obstugq kart PCI Express i PCI wytgcznie o petnym profilu ...”

na




, Typu Minitower, Miditower lub Tower z obstugg kart PCI Express wylqcznie o petnym profilu ...”

Przed zmiang

udowa Typu Tower z obstuga kart PCI Express i PCI
wylacznie o pelnym profilu, wyposazona w
min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnetrzne
pelnych wymiaréw i 2szt 2,5” wewnegtrzne.
Naped optyczny w dedykowanej wnece
zewnetrznej slim. Obudowa powinna
umozliwia¢ montaz min 2 szt. dysku 3,5” lub
dyskow ZAlSHE Obudowa fabrycznie
przystosowana do pracy w orientagji
pionowej. Nie dopuszcza sie aby w bocznych
$ciankach obudowy byly usytuowane
otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza
tylko przez przedni i tylny panel z
zachowaniem ruchu powietrza przdd -> tyt.
Naped DVD pracuje w poziomie lub w
pionie, jednak w przypadku napedu
pracujacego w pionie, wymagane jest
rozwigzanie zapobiegajace wypadaniu
ptytki przy wkiadaniu i wyciaganiu.
Zasilacz o mocy min. 260W pracujacy w sieci
230V 50 Hz pradu zmiennego zgodnie z
normg PN-IEC 60038:1999 i efektywnosci
min. 92% przy obciazeniu zasilacza na
poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 89%
przy obciazeniu zasilacza na poziomie 100%
Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie
znajdowac na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80plusp
owersupplies.aspx (dofaczy¢ wydruk ze

strony).




Modut konstrukcji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz i montaz kart rozszerzen, napedu
optycznego, dysku 3,57 oraz 2,5” bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycia wkretéw, srub motylkowych, $rub
radetkowych). W przypadku uszkodzenia
lub zamiany dysku na inny, wymiana musi
odbywac sie catkowicie beznarzedziowo
(dotyczy 3,57/2,5”). Obudowa w jednostce
centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycie standardowych wkretéw, Srub
motylkowych, $rub radetkowych) oraz

powinna  posiada¢  czujnik  otwarcia

obudowy wspdtpracujacy i
oprogramowaniem zarzadzajaco -
diagnostycznym. Obudowa musi

umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz
ktédki (oczko w obudowie do zatozenia
kiédki), ponadto posiada¢ wbudowany
wizualny lub dzwiekowy system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i
jego komponentami. W szczegdlno$ci musi
sygnalizowa¢: uszkodzenie lub brak pamieci
RAM, uszkodzenie plyty gléwnej, awarie
BIOS"u, awarig procesora. Oferowany system
diagnostyczny nie moze wykorzystywac
minimalnej ilo$ci wolnych slotéw na plycie

gléwnej, wymaganych w specyfikacji wnek




zewnetrznych idodatkowych oferowanych
przez wykonawce, oraz nie moze by¢
uzyskany przez konwertowanie,
przerabianie innych ztaczy na plycie gtdwnej
nie wymienionych w specyfikagji, a ktore nie
sa dedykowane dla systemu
diagnostycznego. Kazdy komputer powinien
by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem
seryjnym umieszonym na obudowie, numer

musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Po zmianie

udowa

Typu Minitower, Miditower lub Tower z
obstuga kart PCI Express wylacznie o pelnym
profilu, wyposazona w min. 3 kieszenie: 1 szt
5,25” zewnetrzne pelnych wymiarow i 2szt
2,57 wewnetrzne. Naped optyczny w
dedykowanej wnece zewnetrznej slim.
Obudowa powinna umozliwia¢ montaz min
2 szt. dysku 3,5” lub dyskow 2,5”. Obudowa
fabrycznie przystosowana do pracy w
orientadji pionowej. Nie dopuszcza sig¢ aby w
bocznych  $ciankach ~ obudowy  byly
usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja
powietrza tylko przez przednii tylny panel z
zachowaniem ruchu powietrza przéd -> tyt.
Naped DVD pracuje w poziomie lub w
pionie, jednak w przypadku napedu
pracujacego w pionie, wymagane jest
rozwigzanie zapobiegajace wypadaniu
plytki przy wkladaniu i wyciaganiu.
Zasilacz o mocy min. 260W pracujacy w sieci

230V 50 Hz pradu zmiennego zgodnie z




norma PN-IEC 60038:1999 i efektywnosci
min. 92% przy obciazeniu zasilacza na
poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 89%
przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%
Zasilacz w oferowanym komputerze musi si¢
znajdowac na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80plusp
owersupplies.aspx (dotaczy¢ wydruk ze
strony).

Modut konstrukcji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwalac na
demontaz i montaz kart rozszerzen,, napedu
optycznego, dysku 3,5” oraz 25" bez
koniecznodci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycia wkretow, s$rub motylkowych, érub
radetkowych). W przypadku uszkodzenia
lub zamiany dysku na inny, wymiana musi
odbywac sie calkowicie beznarzedziowo
(dotyczy 3,5”/2,5”). Obudowa w jednostce
centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznoéci uzycia narzedzi (wyklucza sig
uzycie standardowych wkretdéw,  $rub
motylkowych, $rub radetkowych) oraz

powinna  posiadac czujnik  otwarcia

obudowy wspotpracujacy z
oprogramowaniem zarzadzajaco =
diagnostycznym. Obudowa musi

umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz
ktédki (oczko w obudowie do zalozenia
ktédki), ponadto posiada¢ wbudowany

wizualny lub dzwigkowy  system




IV.

diagnostyczny, sluzacy do sygnalizowania i
diagnozowania problemow z komputerem i
jego komponentami. W szczegdlnosci musi
sygnalizowa¢: uszkodzenie lub brak pamieci
RAM, uszkodzenie ptyty gltéwnej, awarie
BIOS'u, awarie procesora. Oferowany system
diagnostyczny nie moze wykorzystywac
minimalnej iloéci wolnych slotow na ptycie
gtéwnej, wymaganych w specyfikacji wnek
zewnetrznych idodatkowych oferowanych
przez wykonawce, oraz nie moze by¢
uzyskany przez konwertowanie,
przerabianie innych ztaczy na plycie gtownej
nie wymienionych w specyfikacji, a ktore nie
sa dedykowane dla systemu
diagnostycznego. Kazdy komputer powinien
by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem

seryjnym umieszonym na obudowie, numer

musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czes¢ I zamowienia)
Punkt 5.1 ppkt. 8
4.2 Monitor biurowy typ 2 — 10 sztuk

Przed zmiang

11 | Czestotliwosc
10 - 137 kHz (automatyczna)
odswiezania poziomego

12 | Czestotliwoéé¢
49 - 86 Hz (automatyczna)
odswiezania pionowego

25 | Inne VESA 100mm

Dotaczone kable: zasilania, mini
DisplayPort, USB 3.0 upstream
1,8m

-10 -




V.

Kabel DP - DP

Po zmianie
11 | Czestotliwos¢
30 - 137 kHz (automatyczna)
ods$wiezania poziomego
12 | Czestotliwos¢
49 — 75 Hz (automatyczna)
od$wiezania pionowego
25 |Inne VESA 100mm
Dotgczone kable: zasilania, mini
DisplayPort lub DisplayPort,
USB (typ zalezny od rodzaju
portéw USB)
Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku 10A (cze$¢ I zamdwienia)
Pkt 5.1 podpunkt 18:
Przed zmiana
18 | Wymagania Wbudowane porty:

dodatkowe 2x DisplayPort v1.2

Ix'R5232,

1x LAN 10/100/1000 wspierajaca obstuge
WoL (funkcja wlaczana przez uzytkownika),
1x LAN 2,5GbE/5GbE

Porty USB

Panel przedni

- 4x USB w uktadzie 3x USB TYP A ( min 1x
USB 3.1)i Ix USB TYP-C 3.1

Panel tylny

- 6x USB TYP-A w ukladzie 4x USB 3.1 i 2x
USB 2.0

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) wszystkich

portdow USB TYP-A i TYP-C nie moze by¢

osiggnieta w wyniku stosowania

i -




konwerteréw, przejsciéwek lub przewodow
potaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie
moga blokowa¢ instalacji kart rozszerzen w
zlaczach wymaganych w opisie plyty
gldwnej. Wszystkie wymagane porty maja
byé wlutowane w laminat ptyty glownej i
dostepne na zewnatrz obudowy bez
przejsciowek.

Plyta gtéwna wyposazona w :

2 ztacza PCI Express x16 Gen.3,

1 ztacze PCI Epress x4,

4 ztacza DIMM z obstuga do 64GB DDR4
pamieci RAM,

4 zlacza SATA w tym 3 szt SATA 3.0;
konfiguracja RAID 0/1,

1 ztacze M.2 2280 dedykowane dla dyskow
M.2 SATA lub NVMe,

1 ztagcze M.2 WLAN,

1 konektor realizujacy funkcje clear CMOS,

1 konektor realizujacy funkcje clear
Password.

Klawiatura USB w ukladzie polski
programisty.

Mysz USB z klawiszami oraz rolka (scroll).

Po zmianie
18 | Wymagania Wbudowane porty:
dodatkowe 2x DisplayPort v1.2
1x RS232,

~92.-

1x LAN 10/100/1000 wspierajaca obstuge

WoL (funkcja wiaczana przez uzytkownika),




1x LAN 2,5GbE/5GbE (dopuszczalna
dodatkowa karta)

Porty USB

Panel przedni

- 4x USB w uktadzie 3x USB TYP A ( min 1x
USB 3.1)i 1x USB TYP-C 3.1

Panel tylny

- 6x USB TYP-A w ukladzie 4x USB 3.1 i 2x
USB 2.0

Wymagana ilo§¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) wszystkich
portéw USB TYP-A i TYP-C nie moze by¢
osiggnigta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejscidéwek lub przewodow
potaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie
moga blokowa¢ instalacji kart rozszerzen w
zlaczach wymaganych w opisie plyty
gtownej. Wszystkie wymagane porty majg
by¢ wlutowane w laminat plyty gtownej i
dostepne na zewnatrz obudowy bez
przej$ciowek.

Ptyta gtéwna wyposazona w :

1 ztacze PCI Express x16 Gen.3,

1 ztacze PCI Epress x4 lub jedno ztacze PCI
Express x4 typu otwartego,

4 ztacza DIMM z obstuga do 64GB DDR4
pamieci RAM,

4 zlacza SATA w tym 3 szt SATA 3.0;
konfiguracja RAID 0/1,

1 ztacze M.2 2280 dedykowane dla dyskow
M.2 SATA lub NVMe,

1 ztagcze M.2 WLAN,

13 -




VI

1 konektor realizujacy funkcje clear CMOS,

1 konektor realizujacy funkcje clear
Password.

Klawiatura USB w ukladzie polski
programisty.

Mysz USB z klawiszami oraz rolka (scroll).

Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czes¢ I zamoOwienia)

Pkt 5.4 podpunkt 9

Zamawiajacy zmienia zapisy

Z

,,Obudowa typu MidiTower..."”

Na

,Obudowa typu MidiTower lub Tower”

Przed zmiana

Obudowa

Obudowa typu MidiTower, umozliwiajaca prace
w pionie, musi umozliwiac serwisowanie
komputera bez uzycia narzedzi. Wbudowany
czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa
opatrzona w raczki umozliwiajagce latwe
przenoszenie catej stacji. Zewnetrzne wneki 5,25":
min. 1 wneka slim na naped optyczny, min. 1
wneka pelnych wymiarow.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde
z dedykowanymi kieszeniami do montazu dysku
25" lub 3,5”. Wneki zastoniete maskownicg
opatrzong zamkiem mechanicznym ktéra mozna
zdemontowaé bez narzedzi. Dedykowane
rozwigzanie producenta - tunel chtodzacy

jednoczesnie pamieci oraz radiatory procesorow,
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wyposazony w min. 2 wentylatory. Wymiary i
waga obudowy nie mogg przekraczaé: szerokogé
19,5 cm, gleboko$é 55cm, wysokosc 45cm, waga 25
kg (wymiary i waga ograniczone ze wzgledu na
sposob montazu/ustawienia komputera). Modut
konstrukcji obudowy w  jednostce centralnej
komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen bez koniecznodci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw).

Obudowa musi posiadaé wbudowany wizualny
system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania
i diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statusow diody LED (barwy i miganie) W
szczegOlno$ci musi sygnalizowad: uszkodzenie
lub brak pamieci RAM, uszkodzenie plyty gtéwnej
[w tym réwniez portéw I/O, chipset], awarie
CMOS baterii, awarie BIOS'y, awarie procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie moze
wykorzystywac minimalnej ilosci wolnych slotow
na piycie gléwnej, wymaganych w specyfikacji
wnek zewnetrznych i dodatkowych oferowanych
przez wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany
przez konwertowanie, przerabianie innych zlaczy
na plycie giéwnej nie wymienionych w
specyfikacji, a ktére nie s3 dedykowane dla
systemu  diagnostycznego. Kazdy komputer
powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie;
numer musi by¢ wpisany na state w BIOS.
Zasilacz maks. 950W (moc minimalna musi by¢

wystarczajaca do poprawnej pracy komputera z
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pelnym wyposazeniem) pracujacy w sieci 230V
50Hz pradu zmiennego zgodnie z norma PN-IEC
60038:1999  Obudowa  musi  umozliwia¢
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona lub
inne spetniajace te sama funkcje) oraz kiodki

(oczko w obudowie do zatozenia ktodki).

Po zmianie

Obudowa

Obudowa typu MidiTower lub Tower,
umozliwiajaca prace w pionie, musi umozliwiac
serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama
obudowa opatrzona w raczki umozliwiajace fatwe
przenoszenie catej stacji. Zewngtrzne wneki 5,25”:
min. 1 wneka slim na naped optyczny, min. 1
wneka pelnych wymiarow.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde
z dedykowanymi kieszeniami do montazu dysku
2,5” lub 3,5”. Wneki zastonigte maskownica
opatrzona zamkiem mechanicznym ktora mozna
zdemontowaé bez narzedzi. Dedykowane
rozwiazanie producenta - tunel chtodzacy
jednocze$nie pamigci oraz radiatory procesorow,
wyposazony w min. 2 wentylatory. Wymiary 1
waga obudowy nie moga przekraczac: szerokos¢
19,5 cm, gtebokos¢ 55cm, wysoko$¢ 45cm, waga 25
kg (wymiary i waga ograniczone ze wzgledu na
sposéb montazu/ustawienia komputera). Modut
konstrukcji obudowy w jednostce centralnej

komputera powinien pozwalaé na demontaz kart
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rozszerzen bez konieczno$ci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny
system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania
i diagnozowania probleméw z komputerem ijego
komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statusow diody LED (barwy i miganie) W
szczegOlnodci musi sygnalizowaé: uszkodzenie
lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty glownej
[W tym réwniez portéw I/O, chipset], awarie
CMOS baterii, awarie BIOS'u, awari¢ procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie moze
wykorzystywaé minimalnej ilosci wolnych slotéw
na plycie gléwnej, wymaganych w specyfikagji
wnek zewnetrznych i dodatkowych oferowanych
przez wykonawce, oraz nie moze byé uzyskany
przez konwertowanie, przerabianie innych zlaczy
na plycie gléwnej nie wymienionych w
specyfikacji, a ktére nie s3 dedykowane dla
systemu  diagnostycznego. Kazdy komputer
powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie;
numer musi by¢ wpisany na state w BIOS.
Zasilacz maks. 950W (moc minimalna musi by¢
wystarczajaca do poprawnej pracy komputera z
peinym wyposazeniem) pracujacy w sieci 230V
50Hz pradu zmiennego zgodnie z normg PN-IEC
60038:1999  Obudowa  musi  umozliwiac
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona lub
inne spefniajace te sama funkcje) oraz kiédki

(oczko w obudowie do zatozenia ktddki).

7




VIL

Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (cze$¢ I zamowienia)

Pkt 5.5 ppkt 9

Zamawiajacy zmienia zapisy

Z

,,Obudowa typu MidiTower...”

Na

, Obudowa typu MidiTower lub Tower”

Przed zmiana

Obudowa

Obudowa typu MidiTower, umozliwiajaca prace w pionie,
musi umozliwiaé serwisowanie komputera bez uzycia
narzedzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama
obudowa opatrzona w raczki —umozliwiajace fatwe
przenoszenie cafej stacji graficznej. Zewnetrzne wneki 5,25”:
min. 1 wneka slim na naped optyczny, min. 1 wneka peinych
wymiarow.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde z
dedykowanymi kieszeniami do montazu dysku 2,5” lub 3,5”.
Wneki zastonigte maskownicg opatrzong zamkiem
mechanicznym, ktéra mozna zdemontowaé¢ bez narzedzi.
Dedykowane rozwigzanie producenta — tunel chlodzacy
jednoczeénie ~ pamieci  oraz  radiatory procesorow,
wyposazony w min. 2 wentylatory. Wymiary i waga
obudowy nie moga przekracza¢: szerokos¢ 19,5 cm, glebokos¢
55cm, wysokoé¢é 45cm, waga 25 kg (wymiary i waga
ograniczone ze wzgledu na sposob montazu/ustawienia
komputera). Modut konstrukeji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen bez koniecznoéci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycia wkretéw).

Obudowa musi posiadaé wbudowany wizualny system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania

probleméw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja
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oparta na zmianie statuséw diody LED np. przycisku POWER
(barwa i miganie). W szczegllnodci musi sygnalizowad:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie plyty
glownej [w tym rowniez portéw I/O, chipset], awarie CMOS
baterii, awarie BIOS'u, awarie procesora. Oferowany system
diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
wolnych  slotéw na plycie glownej, wymaganych
w specyfikacji  wnek zewnetrznych i dodatkowych
oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany
przez konwertowanie, przerabianie innych zfaczy na ptycie
gtownej nie wymienionych w specyfikacji, a ktére nie sa
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer
powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie; numer musi
by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz maks. 950W (moc minimalna musi by¢ wystarczajaca
do poprawnej pracy komputera z pelnym wyposazeniem)
pracujacy w sieci 230V 50Hz pradu zmiennego zgodnie z
normg PN-IEC  60038:1999 Obudowa musi umozliwiaé
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zlacze blokady Kensingtona lub inne spetniajgce
te samga funkdje) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia

ktodki)

Po zmianie

Obudowa

Obudowa typu MidiTower lub Tower, umozliwiajgca prace
W pionie, musi umozliwiaé serwisowanie komputera bez
uzycia narzedzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy.
Sama obudowa opatrzona w raczki umozliwiajgce tatwe

przenoszenie catej stacji graficznej. Zewnetrzne wneki 5,25":
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min. 1 wneka slim na naped optyczny, min. 1 wneka petnych
wymiaréw.

Na panelu przednim min. 4 wneki na dyski twarde z
dedykowanymi kieszeniami do montazu dysku 2,5” lub 3,5%.
Wneki zastonigte maskownica —opatrzong zamkiem
mechanicznym, ktéra mozna zdemontowaé¢ bez narzedzi.
Dedykowane rozwigzanie producenta - tunel chlodzacy
jednoczeénie ~ pamieci  oraz radiatory ~ procesoréw,
wyposazony w min. 2 wentylatory. Wymiary i waga
obudowy nie moga przekraczac: szerokos¢ 19,5 cm, gtebokosc¢
55cm, wysoko$é 45cm, waga 25 kg (wymiary i waga
ograniczone ze wzgledu na sposob montazu/ustawienia
komputera). Modut konstrukdji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza si¢
uzycia wkretow).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania
probleméw z komputerem ijego komponentami, sygnalizacja
oparta na zmianie statuséw diody LED np. przycisku POWER
(barwa i miganie). W szczegdlnosci musi sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie plyty
gléwnej [w tym réwniez portéw I/O, chipset], awarie CMOS
baterii, awarie BIOS'u, awarie procesora. Oferowany system
diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
wolnych slotdéw na plycie gtownej, wymaganych
w specyfikacji ~wnek zewnetrznych i dodatkowych
oferowanych przez wykonawcg, oraz nie moze by¢ uzyskany
przez konwertowanie, przerabianie innych ztaczy na ptycie
gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji, a ktére nie sg
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer

powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
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numerem seryjnym umieszonym na obudowie; numer musi
by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz maks. 950W (moc minimalna musi by¢ wystarczajaca
do poprawnej pracy komputera z pelnym wyposazeniem)
pracujacy w sieci 230V 50Hz pradu zmiennego zgodnie z
normg PN-IEC  60038:1999 Obudowa musi umozliwiaé
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona lub inne spetniajace

te samg funkdje) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia

| ktodki)

VIII.  Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czeéé I zambéwienia)
Pkt 5.9 podpunkt 4

Zamawiajacy zmienia zapisy

Z

»Wylacznik podéwietlany czerwony z zaslepkq”

na

»Wytaczniki podéwietlany z zaglepka lub klapka”

Przed zmiang

4 Elementy dodatkowe Wytacznik podswietlany

czerwony z za$lepka

Po zmianie

4 Elementy dodatkowe Wytacznik podswietlany z

zaslepka lub klapka

IX. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku 10A (czesé I zamoéwienia)punkt 4.1
Zamawiajacy dopuszcza monitory z certyfikatem EPEAT Silver 2019

Przed zmiang

21 | Certyfikaty TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO
9241, EPEAT Gold, Energy Star
a2

=%




XL

Po zmianie

21 | Certyfikaty TCO 5.2, 1SO 13406-2 1ub ISO
9241, EPEAT Gold (lub EPEAT
Silver 2019), Energy Star 5.1
Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku 10A (czes$é¢ I zaméwienia) punkt 42 ppkt.
10
Zamawiajacy dopuszcza monitor biurowy typ 2 posiadajacy facznie min 99% sRGB, min 99% min
Rec 709 i min 94% DCI-P3.
Przed zmiana
10 | Gama kolorow Min. 99.9% sRGB,
Min. 99.9% Rec 709,
Min. 80.7% DCI-P3
Po zmianie
10 | Gama kolorow Min. 99.9% sRGB,
Min. 99.9% Rec 709,
Min. 80.7% DCI-P3
albo (facznie)
Min. 99% sRGB,
Min. 99% Rec 709,
Min. 94% DCI-P3
Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku 10A (cze$é I zamowienia) pkt. 4.2 ppkt.
17
Zamawiajacy doprecyzowuje wymaganie 1 dopuszcza pobdr mocy maksymalny 205 W przy
maksymalnej luminacji i maksymalnym obciazeniu koncentratora USB.
Przed zmiana
17 | Pobor energii Pobér maksymalny (maks.

luminacja) ponizej 100W.

-2




L

Pob6r standardowy ponizej
35W,

Pobér w trybie EnergyStar
ponizej 25W

Pobér w czuwaniu ponizej 0,5W

Po zmianie

17

Pobor energii

Pobor maksymalny (maks.

luminacja) ponizej 100W lub

205W (maks. luminancja i maks.

obciazenie koncentratora USB).
Pobér standardowy ponizej
35W,

Pobér w trybie EnergyStar
ponizej 26W

Pobér w czuwaniu ponizej 0,5W

XII.

Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (cze$¢ I zaméwienia

17

) pkt. 4.2 ppkt.

Zamawiajacy przychyla sie do prosby i dopuszcza monitory biurowe typ 2 posiadajace pobér

energii nie wigkszy niz 26W, zadeklarowany na stronie EnergyStar

Przed zmiang

17

Pobor energii

Pobdr maksymalny (maks.
luminacja) ponizej 100W.
Pobor standardowy ponizej
35W,

Pobor w trybie EnergyStar
ponizej 25W

Pobér w czuwaniu ponizej 0,5W

Po zmianie
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17

Pobor energii Pobér maksymalny (maks.
luminacja) ponizej 100W lub
205W (maks. luminancja i maks.
obciazenie koncentratora USB).
Pob¢r standardowy ponizej
35W,

Pobér w trybie EnergyStar
ponizej 26W

Pobér w czuwaniu ponizej 0,5W

XIII.

Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czeéé I zamowienia) pkt 4.2 pkt 21
Zamawiajacy dopusci monitor biurowy typ 2 wyposazony w ztacza:

1 x DP 1.4 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2)

1 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4/HDCP 1.2)

il x USB Type-C (tryb zamienny z DisplayPort 1.4, USB 3.1 do wysytania danych)

2 x USB 3.0 do odbioru danych

1 x USB 3.0 z funkcja z mozliwoscia przystosowania do tadowania

1 x analogowe wyjécie audio dla gtosnikéw lub stuchawek

1 x USB Type-C do odbioru danych z mozliwoscia tadowania

Przed zmiana

2]

Ztacza 1x HDMI (ver 2.0),

1x DP (ver 1.2),

1x mDP,

1x Audio out — dedykowany dla
glognikéw mocowanych do
monitora

4x USB 3.0 dedykowane do
przesytu danych w tym min. 2
porty z fadowaniem baterii
(downstream),

1x USB 3.0 dedykowany do

podtaczenia (upstream)

Po zmianie
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21 | Ztacza 1Ix HDMI (ver 2.0),

1x DP (ver 1.2),

1x mDP,

1x Audio out - dedykowany dla
glo$nikéw mocowanych do
monitora

4x USB 3.0 dedykowane do
przesytu danych w tym min. 2
porty z fadowaniem baterii
(downstream),

1x USB 3.0 dedykowany do
podiaczenia (upstream)

lub (facznie):

1x DP 1.4 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2)
1x HDMI 2.0 (HDCP 1.4/HDCP
1.2)

1x USB Type-C (tryb zamienny
z DisplayPort 1.4, USB 3.1 do
wysylania danych)

2x USB 3.0 do odbioru danych

1 x USB 3.0 z funkcja z
mozliwoscia przystosowania do
ladowania

1 x analogowe wyjscie audio dla
glosnikow lub stuchawek

1 x USB Type-C do odbioru
danych z mozliwoscia

tadowania

XIV. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (cze$é¢ I zamoéwienia pkt. 4.2 ppkt. 24
Zamawiajacy usuwa wymaganie dotyczace ISO 13406-2 lub ISO 9241 .

Przed zmiang
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24 | Certyfikaty TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241,
CE
Po zmianie
24 | Certyfikaty TCO, CE

XV. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (cze$é I zamowienia)
Pkt 5.1 podpunkt 18:

Zamawiajacy zmienia zapis.

Przed zmiana

18 | Wymagania Wbudowane porty:

dodatkowe 2x DisplayPort v1.2

IxRS232,

1x LAN 10/100/1000 wspierajaca obstuge
WoL (funkcja wiaczana przez uzytkownika),
1x LAN 2,5GbE/5GbE

Porty USB

Panel przedni

- 4x USB w ukladzie 3x USB TYP A ( min 1x
USB 3.1)i Ix USB TYP-C 3.1

Panel tylny

- 6x USB TYP-A w uktadzie 4x USB 3.1 i 2x
USB 2.0

Wymagana iloé¢ 1 rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) wszystkich
portéw USB TYP-A i TYP-C nie moze by¢
osiagnieta A4 wyniku stosowania
konwerteréw, przejécidwek lub przewodow
potaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie
moga blokowaé instalacji kart rozszerzen w
ztaczach wymaganych w opisie plyty

glownej. Wszystkie wymagane porty maja
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by¢ wlutowane w laminat plyty gtéwnej i
dostepne na zewnatrz  obudowy bez
przejscidwek.

Plyta gtéwna wyposazona w :

2 ztgcza PCI Express x16 Gen.3,

1 ztacze PCI Epress x4,

4 ztacza DIMM z obstuga do 64GB DDR4
pamieci RAM,

4 ziacza SATA w tym 3 szt SATA 3.0;
konfiguracja RAID 0/1,

1 ztacze M.2 2280 dedykowane dla dyskow
M.2 SATA lub NVMe,

1 ztgcze M.2 WLAN,

1 konektor realizujacy funkgje clear CMOS,

1 konektor realizujacy  funkcje clear
Password.

Klawiatura USB w ukladzie polski
programisty.

Mysz USB z klawiszami oraz rolka (scroll).

Po zmianie
18 | Wymagania Wbudowane porty:
dodatkowe 2x DisplayPort v1.2

Ix R5232,

Ix LAN 10/100/1000 wspierajaca obstuge
WoL (funkga wiaczana przez uzytkownika),
Ix  LAN 2,5GbE/5GbE (dopuszczalna
dodatkowa karta)

Porty USB

Panel przedni

- 4x USB w uktadzie 3x USB TYP A ( min 1x
USB 3.1) i 1x USB TYP-C 3.1
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Panel tylny

- 6x USB TYP-A w uktadzie 4x USB 3.1 i 2x
USB 2.0

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) wszystkich
portéw USB TYP-A i TYP-C nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejsciowek lub przewodow
potaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie
moga blokowac instalacji kart rozszerzen w
ztaczach wymaganych w opisie piyty
gléwnej. Wszystkie wymagane porty maja
byé wlutowane w laminat plyty gtownej i
dostepne na zewnatrz obudowy bez
przejsciowek.

Plyta gtéwna wyposazona w :

1 ztacze PCI Express x16 Gen.3,

1 ztacze PCI Epress x4 lub jedno zlacze PCI
Express x4 typu otwartego,

4 zlacza DIMM z obstuga do 64GB DDR4
pamieci RAM,

4 zlacza SATA w tym 3 szt SATA 3.0;
konfiguracja RAID 0/1,

1 ztacze M.2 2280 dedykowane dla dyskow
M.2 SATA lub NVMe,

1 ztacze M.2 WLAN,

1 konektor realizujgcy funkcje clear CMOS,

1 konektor realizujacy funkcje clear
Password.

Klawiatura USB w uktadzie polski
programisty.

Mysz USB z klawiszami oraz rolka (scroll).
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XVI. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czeéé I zambéwienia)

pkt 5.4 ppkt. 4
Zamawiajacy wprowadza zmniejszenie wymogu Single Thread Rating do 2700.

Przed zmiang

4 Wydajnosé Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczeéniej niz w
2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
roboczych. Powinien osiagac w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU

Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2950
Po zmianie
4 Wydajnosé Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczeéniej niz w

2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
roboczych. Powinien osigga¢ w teicie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.Cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU
Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2700

XVIL. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czeéé I zaméwienia)
punkt 5.5. Komputer graficzny — 3 sztuki podpunkt 4 Wydajnoé¢ obliczeniowa
Zamawiajacy wprowadza zmniejszenie wymogu Single Thread Rating do 2700.

Przed zmiang

4 Wydajnosé Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,

obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczeéniej niz w

2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
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roboczych. Powinien osigga¢ w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark L

Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2950
Po zmianie
4 Wydajnosc¢ Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczesniej niz w

2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
roboczych. Powinien osiaga¢ w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU
Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2700

XVIIL. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10B (cze$¢ II zamowienia) punktu 4.4.1.
Stacja graficzna do obstugi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3—- 3 szt.

Przed zmiana

4 Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczesniej niz w
2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
roboczych. Powinien osigga¢ w tedcie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU
Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2950

Po zmianie
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4 Wydajnosé Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni, T
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczedniej niz w

2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach

roboczych. Powinien osiggac w teécie wydajnosci

PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.Cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU

Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2700

XIX.  Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czeéé I zaméwienia)
Dotyczy zatacznika OPZ—1OA-sprze;t—komputerowy punkt 5.6. Notebook — 6 sztuk podpunkt 12
Obudowa
Zamawiajacy uzna komputer badanych wedtug nowych norm
Method 500.6 Procedure I oraz II
Method 501.6 Procedure I oraz II
Method 502.6 Procedure I oraz II
Method 503.6 Procedure I-A
Method 507.6 Procedure I A i B
Method 510.6 Procedure I
Method 514.7 Procedure I
Method 516.7 Procedure LII, IV, V
Method 524.1

Przed zmiang
12| Obudowa Szkielet  obudowy i zawiasy  notebooka 1

wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie

chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu

przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia notebooka
min 180 stopni.
Komputer spetniajacy normy MIL-STD-810G

(o$wiadczenie wykonawcy poparte

o$wiadczeniem producenta) % zakresu
przeprowadzonych testéwr:

Method 500.5 Procedure I, II

Method 501.5 Procedure I, I
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Method 502.5 Procedure I, 11
Method 503.5 Procedure I-A
Method 507.5 Procedure I (AiB)
Method 510.5 Procedure I

Method 514.6 Procedure I

Method 516.6 Procedure I, II, IV, V
Method 524

min. 9 Method

Po zmianie

12

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka
wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu
przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia notebooka
min 180 stopni.

Komputer spelniajacy normy MIL-STD-810G
(o$wiadczenie wykonawcy poparte
o$wiadczeniem  producenta) Z zakresu
przeprowadzonych testow:

Method 500.5 Procedure [, I

Method 501.5 Procedure I, II

Method 502.5 Procedure [, II

Method 503.5 Procedure I-A

Method 507.5 Procedure I (A i B)

Method 510.5 Procedure I

Method 514.6 Procedure I

Method 516.6 Procedure I, I1, IV, V

Method 524

min. 9 Method

lub
Method 500.6 Procedure I oraz II
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Method 501.6 Procedure I oraz II
Method 502.6 Procedure I oraz II
Method 503.6 Procedure I-A
Method 507.6 Procedure I A i B
Method 510.6 Procedure I

Method 514.7 Procedure I

Method 516.7 Procedure LII, IV, V
Method 524.1

XX.

Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku 10A (cze$¢ I zamowienia)
Dotyczy zatgcznika OPZ-10A-sprzet-komputerowy punkt 5.7. Netbook — 5 sztuk podpunkt 2
Przekatna Ekranu

Zamawiajacy dopusci netbook z kontrastem 600:1

Przed zmiang

Przekatna 11 - 13,3” FHD (1920 x 1080), ekran dotykowy,
Ekranu jasnosc¢ 300 nits, kontrast 700:1
Po zmianie
2 Przekatna 11 - 13,37 FHD (1920 x 1080), ekran dotykowy,
Ekranu jasnos¢ 300 nits, kontrast 600:1
XXI.  Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czes¢ I zamdéwienia)

Dotyczy zatgcznika OPZ-10A-sprzet-komputerowy punkt 5.7. Netbook — 5 sztuk podpunkt 13

Obudowa

Zamawiajacy uzna komputer badanych wedtug nowych norm

Method 500.6 Procedure I oraz II
Method 501.6 Procedure I oraz II
Method 502.6 Procedure I oraz IT
Method 503.6 Procedure I-A
Method 507.6 Procedure I A i B
Method 510.6 Procedure I
Method 514.7 Procedure I
Method 516.7 Procedure LI, IV, V
Method 524.1
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Przed zmiana

13 | Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy netbooka
wzmacniane, dookota  matrycy = gumowe
uszczelnienie chronigce klawiature netbooka po
zamknieciu przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia
netbooka min 180 stopni.
Netbook spetniajacy normy MIL-STD-810G (
o$wiadczenie wykonawcy opatrzone numerem
postepowania oraz poparte oswiadczeniem
producenta) z zakresu przeprowadzonych testow:
Method 500.5 Procedure I, 11
Method 501.5 Procedure I, I
Method 502.5 Procedure I, II
Method 503.5 Procedure I-A
Method 507.5 Procedure I (A i B)
Method 510.5 Procedure I
Method 514.6 Procedure I
Method 516.6 Procedure [, II, IV, V
Method 524
min. 9 Method

Po zmianie
13 | Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy netbooka

wzmacniane,  dookola  matrycy = gumowe
uszczelnienie chronigce klawiature netbooka po
zamknieciu przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia
netbooka min 180 stopni.

Netbook spelniajacy normy MIL-STD-810G (
o$wiadczenie wykonawcy opatrzone numerem
postepowania oraz poparte o$wiadczeniem
producenta) z zakresu przeprowadzonych testow:

Method 500.5 Procedure I, II
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Method 501.5 Procedure I, 11
Method 502.5 Procedure I, II
Method 503.5 Procedure I-A
Method 507.5 Procedure I (A i B)
Method 510.5 Procedure I

Method 514.6 Procedure I

Method 516.6 Procedure I, II, IV, V
Method 524

min. 9 Method

lub

Method 500.6 Procedure I oraz II
Method 501.6 Procedure I oraz II
Method 502.6 Procedure I oraz II
Method 503.6 Procedure I-A
Method 507.6 Procedure I Ai B
Method 510.6 Procedure I

Method 514.7 Procedure I

Method 516.7 Procedure LII, IV, V
Method 524.1

XXII. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czes¢ I zamowienia)
Dotyczy zatacznika OPZ-10A-sprzet-komputerowy punkt 6.3. Urzadzenie wielofunkcyjne
laserowe, kolor A3 — 4 sztuki podpunkt 6 Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (kolor)
Zamawiajacy zmienia zapisy SIWZ dotyczace: czasu oczekiwania na pierwszy wydruk w kolorze
(zwigkszenie do 9s), szybkosci drukowania, pojemnoéci mozliwych do zainstalowania podajnikéw
papieru oraz doprecyzowuje i rozszerza mozliwosci okreslenia szybkosci skanowania, a takze
okresla minimalng i maksymalng wysokos¢ zainstalowanego urzadzenia.

Przed zmiana

3 Szybkos¢ druku A4 Min. 35 stron na minute

mono
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4 Szybkos¢ druku A4 Min. 35 stron na minute
kolor

6 Czas oczekiwaniana | Maksymalnie 7 sek
wydruk pierwszej
strony (kolor)

13 Obstuga papieru: Sumarycznie min. 1100 arkuszy,

min 3 podajniki mozliwos¢
rozbudowy do min 6500
arkuszy.

14 Pojemnoé¢ i predkos¢ | 100 arkuszy, predkose
podajnika skanowania min 160 str/min
automatycznego dla
kopiowania,
skanowania,
faksowania

Po zmianie

3 Szybkosc¢ druku A4 Min. 50 stron na minute

mono

4 Szybkos¢ druku A4 Min. 50 stron na minute

kolor

6 Czas oczekiwania na Maksymalnie 9 sek

wydruk pierwszej
strony (kolor)

13 | Obstuga papieru: Sumarycznie min. 1100 arkuszy,

min 3 podajniki, mozliwo$¢
rozbudowy do min 6000
arkuszy.

14 | Pojemno$¢ i predkosc¢ 100 arkuszy,

podajnika predkosc skanowania:
automatycznego dla - jednostronne: min 80 str/min
(ppm)
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kopiowania, - dwustronne min. 160 str/min
skanowania, faksowania (ppm)

lub

- jednostronne: min 160
obrazéw/min (ipm)

- dwustronne min. 220

obrazéw/min (ipm)

Oprocz powyzszych zmian, ze wzgledu na ergonomie uzytkowania, Zamawiajacy dodaje
wymaganie minimalnej i maksymalnej wysokosci zainstalowanego urzadzenia.

22 Minimalna i Min. 100 cm

maksymalna wysokoéé | Maks. 130 cm

zestawu Minimalna wysoko$é¢ moze
zosta¢ osiagnieta przez
wyposazenie w odpowiednia
liczbe podajnikéw papieru lub
dodanie podstawy

(postumentu, szafki, itp.)

L wyposazonej w kotka

XXHI. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zalaczniku 10A (czeéé I zambéwienia)
Dotyczy zalacznika OPZ-10B-skanery-wielkoformatowe punkt4.1, 42,43 -3 sztuki Stacja
graficzna do obstugi skanera podpunkt 4
Zamawiajacy wprowadza zmniejszenie wymogu Single Thread Rating do 2700.

Przed zmiang

4 Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczesniej niz w
2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacgjach
roboczych. Powinien osiggadé w tedcie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co

| najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU
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Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2950
Po zmianie
4 Wydajnosc¢ Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczesniej niz w

2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
roboczych. Powinien osiggac w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktow Passmark CPU
Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2700

XXIV. Zmianie ulegaja postanowienia zawarte w Zataczniku 10A (czes¢ 1 zamoOwienia)

Zamawiajacy zmniejsza wymog Single Thread Rating do 2700.

Przed zmiang

4 Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczesniej niz w
2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
roboczych. Powinien osiagac w tescie wydajnosci
PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU

Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2950
Po zmianie
4 Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy, minimum 8 rdzeni,
obliczeniowa wprowadzony do sprzedazy nie wczesniej niz w

2019 roku, zaprojektowany do pracy w stacjach
roboczych. Powinien osiaga¢ w tescie wydajnosci

PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
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https://Www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co
najmniej wynik 18800 punktéw Passmark CPU
Mark oraz Single Thread Rating nie mniej niz

2700
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